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요약

본 발명에 의한 액정표시장치는, 게이트 라인과 데이터 라인의 교차부에 박막트랜지스터와 화소전극이 형성된 액정

표시장치에 있어서, 상기 다수의 게이트 라인 또는 데이터 라인에 각각 접속되는 패드와, 상기 패드에 연결되어 공정 

진행시의 정전기 발생을 방지하는 쇼팅바와, 상기 쇼팅바와 연결되는 상기 패드의 내부 상단 부분에 일정 간격으로 

홀이 형성된 것을 특징으로 한다.

이와 같은 본 발명에 의하면, 쇼팅바가 스크라이빙 공정에서 한번에 제거되므로 액정표시장치의 제조공정이 단순화

되고, 패드부의 절단되는 부분에 대해 일정한 간격의 홀이 형성됨으로써 상기 스크라이빙 공정시 금속 파티클이 감소

하며, 이에 따라 패드 손상이 최소화 되는 장점이 있다.

대표도

도 4a

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 다수의 박막트랜지스터 어레이가 형성된 액정패널의 기판을 나타내는 평면도.

도 2a, b는 종래의 액정표시장치의 외곽부를 나타내는 평면도.

도 3a 내지 도 3c는 도 2b의 특정부분(B)에 도시된 쇼팅바가 제거되는 상태을 나타내는 평면도.

도 4a, b는 본 발명에 의한 액정표시장치의 기판 상에 형성된 드라이브 회로/ 패드부 및 쇼팅바를 나타내는 평면도.
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도 5a, b는 본 발명에 의한 액정표시장치의 기판 상에 형성된 패드부 및 쇼팅바를 나타내는 평면도.

도 6a, b는 상기 도 4a에 도시된 패드부의 특정부분(A-A', B-B')에 대한 단면도.

도 7a 내지 도 7c는 도 4a에 도시된 쇼팅바가 제거되는 상태을 나타내는 평면도.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

1 : 하판 2 : 상판

3 : 금속박막패턴 4 : 링크패턴

5 : 투명 도전패턴 6 : 패드부

7 : 실패턴 8 : 보호막층

9 : 드라이브 회로 10 : 콘택홀

11 : 패드 12 : 쇼팅바

14 : 절단선 15 : 데이터 라인

16 : 스크라이빙 휠 17 : 게이트 라인

18 : 연마기 20, 20' : 홀(hole)

22 : 스크라이브 라인 마진

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로, 특히 공정을 단순화하기 위한 액정표시소장의 구조 및 그 제조방법에 관한 

것이다.

일반적으로 액정표시장치(Liquid Crystal Display : LCD)에서는 액정패널 상에 매트릭스 형태로 배열된 액정셀들의 

광투과율을 그에 공급되는 비디오 데이터 신호 조절함으로써 데이터 신호에 해당하는 화상을 상기 액정패널 상에 표

시하게 된다. 이를 위하여 상기 액정표시장치는 액정층에 전계를 인가하기 위한 전극과, 액정셀 별로 데이터 공급을 

절환하기 위한 박막트랜지스터(Thin Film Transistor :TFT)와, 외부에서 공급되는 데이터를 상기 액정셀들에 공급

하는 데이터 라인 및 상기 박막트랜지스터의 제어신호를 공급하기 위한 게이트 라인 등을 구비하게 된다.

상기 액정표시장치는 화소 단위를 이루는 액정셀의 형성 공정을 동반하는 패널 상판 및 하판의 제조공정과, 액정 배

향을 위한 배향막의 형성 및 러빙(Rubbing)공정과, 상판 및 하판의 합착 공정과, 합착된 상판 및 하판 사이에 액정을 

주입하고 봉지하는 공정 등의 여러 과정을 거쳐 완성되게 된다. 여기에서 상판에는 칼라필터, 공통전극, 블랙매트릭스

등이 형성되고, 하판에는 데이터 라인과 게이트 라인 등의 신호배선이 형성되고, 데이터 라인과 게이트 라인의 교차

부에 박막트랜지스터가 형성된다.

도 1은 다수의 박막트랜지스터 어레이가 형성된 액정패널의 기판을 나타내는 평면도이다.

도 1을 참조하면, 종래의 액정표시장치의 제조방법은 먼저 하판(1) 상에 다수의 박막트랜지스터 어레이(13)가 형성된

다. 상기 박막트랜지스터 어레이(13)에는 게이트 라인(17) 및 데이터 라인(15)이 직교되는 방향으로 형성되며, 상기 

게이트 라인(17)과 데이터 라인(15)의 교차부에는 박막트랜지스터(미도시)와 화소전극(미도시)이 형성된다. 상기 박

막트랜지스터 어레(13)이 각각은 독립된 표시소자를 구성하게 된다.
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또한, 하판(1) 상에는 박막트랜지스터 어레이(13)의 데이터 라인(15) 및 게이트 라인(17) 들이 각각 접속된 패드로 이

루어진 다수의 패드부(미도시)를 구비하며, 상기 패드부에는 쇼팅바(12)가 연결되어 있다.

단, 상기 액정표시장치의 액티브층이 폴리 실리콘으로 이루어진 경우에는 드라이브 회로를 기판 내에 패터닝 할 수 

있으므로 상기 하판(1) 상에는 박막트랜지스터 어레이(13)의 데이터 라인(15) 들에 접속된 데이터 드라이브 회로(미

도시)와 박막트랜지스터 어레이(13)의 게이트 라인(17)들에 접속된 게이트 드라이브 회로(미도시)가 실장되고, 각각

의 액정패널에 해당하는 링크 패턴을 경유하여 상기 게이트 드라이브 회로 및 데이터 드라이브 회로에 접속된 패드부

(미도시)를 구비하며, 상기 패드부에는 쇼팅바(12)(Shorting bar)가 연결되어 있다. 상기 쇼팅바(12)는 공정 진행시의

정전기 발생을 방지하는 역할을 한다.

다음으로는 하판(1)에 스페이서(spacer)가 도포되며, 상판(미도시) 상에 표시영역에 실패턴(seal pattern)을 형성시

킨다. 이러한 스페이서와 실패턴에 의해 상판과 하판 사이의 갭이 형성되고, 이러한 하판과 상판이 대면되도록 합착된

후, 각각의 액정패널 한 개씩 스크라이빙(scribing) 및/또는 브레이킹(breaking) 공정을 거친다.

상기 공정을 거친 뒤 상기 각각의 액정패널에 액정층이 주입된다. 액정 주입 방식은 모세관 현상이나, 액정패널의 내

부와 외부의 압력차를 이용하며, 액정 주입 후 그라인딩(grinding) 공정을 한다. 상기 그라인딩 공정은 상기 쇼팅바를 

제거하고 상판과 하판의 모서리를 연마시켜 우려되는 파손에 대한 내력을 향상시킨다.

도 2a, b는 종래의 액정표시장치의 외곽부를 나타내는 평면도이다. 단, 도 2a는 아몰퍼스(amorphous) 실리콘 TFT 

액정표시장치이고, 도 2b는 폴리(poly) 실리콘 TFT 액정표시장치이다.

도 2a를 참조하면, 종래의 액정표시장치는 액정을 사이에 두고 합착된 상판(2) 및 하판(1)과, 상기 하판(2)의 끝단부

에 형성된 다수의 패드부(6)와, 상기 패드부 내의 각각의 패드(11)에서 인출되는 데이터 라인(15) 및 게이트 라인(17)

이 매트릭스 형태를 이루며, 상기 데이터 라인(15)과 게이트 라인(17)의 교차부에 각각 박막트랜지스터와 화소전극이

구비되는 화소영역(A)이 형성된다. 상기 패드부(6) 내의 각각의 패드(11)들은 금속박막패턴과 화소전극과 함께 패터

닝된 투명 도전패턴을 포함하며, 상기 금속박막패턴과 투명 도전패턴은 콘택홀에 의해 접속된다.

또한, 상기 다수의 패드부(6) 상단에는 공통으로 접속되는 쇼팅바(12)가 구비되는데, 상기 쇼팅바(12)는 비표시영역

에 해당하는 하판(1)의 가장자리 끝단부에 금속으로 형성되어 스크라이빙 공정과 그라인딩 공정 시 커팅 라인을 따라

하판의 가장자리가 연삭됨으로써 하판 상에서 제거된다.

상기와 같이 쇼팅바(12)가 제거되면 상기 패드부에는 테이프 오토메이티드 본딩(Tape Automated Bonding : 이하 '

TAB') 방식의 드라이브 회로 실장방법에 의해 테이프 캐리어 패키지(Tape Carrier Package : 이하 'TCP')가 부착된

다. 즉, 상기 TCP의 출력패드가 상기 하부기판 상의 패드부(6)에 접속되는 것이며, TCP의 입력패드는 인쇄회로기판(

PCB)에 접속된다.

또한, 도 2b를 참조하면, 종래의 액정표시장치는 액정을 사이에 두고 합착된 상판(2) 및 하판(1)과, 상기 하판(1) 상에

패터닝되어 게이트 라인 또는 데이터 라인을 구동하기 위한 게이트 또는 데이터 드라이브 회로(9)와, 링크 패턴(4)을 

경유 하여 상기 게이트 또는 데이터 드라이브 회로(9)에 접속된 다수의 패드부(6)를 구비한다. 상기 상판(2)과 하판(1

)은 가장자리에 실패턴(7)이 도포되어 합착되며, 상판(2)과 하판(1)의 합착영역 내에는 액정이 주입된다. 상기 게이트

또는 데이터 드라이브 회로(9)는 실패턴(7) 안쪽의 상판(2)과 하판(1)의 합착영역 내에 위치하며, 이는 게이트 라인(1

5) 또는 데이터 라인(17)들에 접속되며, 상기 데이터 라인(15)과 게이트 라인(17)의 교차부에 각각 박막트랜지스터와

화소전극이 구비되는 화소영역(A)이 형성된다. 상기 패드부(6)는 금속박막패턴(3)과 화소전극과 함께 패터닝된 투명 

도전패턴(5)을 포함한다. 상기 금속박막패턴(3)과 투명 도전패턴(5)은 콘택홀(10)에 의해 접속된다.

또한, 상기 다수의 패드부(6)들에 공통으로 접속되는 쇼팅바(12)를 구비하는데, 상기 쇼팅바(12)는 제조공정 중에 기

저전압원(GND)에 접속되어 액정패널에 인가되는 정전기를 제거하는 역할을 하며, 상기 다수의 패드부(6)들에 대한 I

PT(In Processing Test)검사를 위해 형성되는 것이다.

상기 쇼팅바(12)는 비표시영역에 해당하는 하판(1)의 가장자리 끝단부에 금속으로 형성되어 스크라이빙 공정과 그라

인딩 공정 시 커팅 라인을 따라 하판의 가장자리가 연삭됨으로써 하판 상에서 제거된다.

여기서, 도 2a와 2b는 상기 박막트랜지스터의 액티브층이 아몰퍼스 실리콘과 폴리 실리콘으로 각각 이루어진 것에 

의해 구별되며, 이에 따라 상기 드라이브 회로가 기판 내에 패터닝되어 실장될 수 있는지 나뉘어진다.

결국, 하판 상에 형성된 패드부 및 상기 패드부와 연결된 쇼팅바의 구성은 도 2a 및 도 2b가 동일하며, 다만 도 2a의 

경우 상기 패드부(6) 내의 각각의 패드(11)에서 데이터 라인(15) 또는 게이트 라인(17)이 직접 인출되는 것이고, 도 2

b의 경우는 패드부(6) 내의 패터닝에 의해 링크 패턴(4)을 통해 드라이브 회로(9)를 거쳐 데이터 라인(15) 및 게이트 
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라인(17)이 인출되는 점에서 차이가 있을 뿐이다.

도 3a 내지 도 3c는 도 2b의 특정부분(B)에 도시된 쇼팅바가 제거되는 상태을 나타내는 평면도이다.

단, 도 3은 도 2b를 예로써 설명하나 도 2a에 도시된 쇼팅바가 제거되는 것도 동일한 방식에 의해 제거된다.

도 3을 참조하여 종래 기술에 의해 상기 쇼팅바(12)가 제거되는 것을 살펴보면, 먼저 도 3a에 도시된 바와 같이 상기 

스크라이빙 공정에서 각각의 액정패널들 즉, 박막트랜지스터 어레이들이 분리되는데, 이 때 스크라이빙 휠(16)(scrib

ing wheel)은 상기 쇼팅바(12) 상측에 형성된 절단선(14)을 따라 상/ 하판을 스크라이빙하게 된다.

즉, 상기 스크라이빙 공정에 의해 쇼팅바(12)의 일부가 제거되는 것이며, 상기 패드부(6)에 연결된 나머지 쇼팅바(12)

는 그라인딩 공정을 통해 연마기(18)에 의해 연삭됨으로써 하판상에서 제거된다. 이는 도 3b에 도시되어 있다.

이와 같이 스크라이빙 공정과 그라인딩 공정을 거침으로써 각각의 액정패널에 형성되어 있던 쇼팅바(12)가 완전히 

제거되며, 이와 같이 쇼팅바(12)가 제거된 상태의 패드부(6)의 형태는 도 3c에 도시되어 있다.

그러나, 이와 같은 방법으로 쇼팅바를 제거하는 경우 쇼팅바 및 패드부가 금속으로 이루어져 있으므로 이를 제거시 

금속 파티클(particle)이 많이 발생하게 되어 이에 따라 상기 패드가 손상되는 단점이 있다.

또한, 상기 쇼팅바를 제거하기 위해 스크라이빙 공정과 그라인딩 공정을 거쳐야 하므로 공정이 복잡해지는 단점이 있

다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 패드부 상단의 소정의 부분에 일정 간격으로 홀을 형성하고 상기 홀이 형성된 위치 위로 스크라이빙 휠을 

지나가게 하여 쇼팅바를 스크라이빙 공정만으로 제거함으로써, 쇼팅바 제거시 금속 파티클 발생을 줄이고 공정을 단

순하게 하는 액정표시장치 및 그 제조방법을 제공함에 그 목적이 있다.

발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 의한 액정표시장치는, 게이트 라인과 데이터 라인의 교차부에 박막트랜지스

터와 화소전극이 형성된 액정표시장치에 있어서, 상기 다수의 게이트 라인 또는 데이터 라인에 각각 접속되는 패드와,

상기 패드에 연결되어 공정 진행시의 정전기 발생을 방지하는 쇼팅바와, 상기 쇼팅바와 연결되는 상기 패드의 내부 

상단 부분에 일정 간격으로 홀이 형성된 것을 특징으로 한다.

또한, 본 발명의 다른 실시예에 의한 액정표시장치는, 게이트 라인과 데이터 라인의 교차부에 박막트랜지스터와 화소

전극이 형성된 액정표시장치에 있어서, 상기 데이터 라인에 접속된 데이터 드라이브 회로 및 게이트 라인에 접속된 

게이트 드라이브 회로와, 상기 게이트 드라이브 회로 또는 데이터 드라이브 회로에 링크 패턴을 경유하여 각각 접속

되는 패드부와, 상기 패드부에 연결되어 공정 진행시의 정전기 발생을 방지하는 쇼팅바와, 상기 쇼팅바와 연결되는 

상기 패드부의 내부 상단 부분에 일정 간격으로 홀이 형성된 것을 특징으로 한다.

또한, 상기 홀이 형성된 위치 위로 스크라이빙 휠이 지나가게 하여 상기 쇼팅바가 제거되는 것을 특징으로 한다.

또한, 상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 의한 액정표시장치의 제조방법은, 박막트랜지스터의 어레이의 데이터 

라인들 및 게이트 라인들에 각각 접속되는 다수의 패드와, 상기 다수의 패드가 연결된 쇼팅바가 포함된 하판 및 칼라

필터와 블랙매트릭스가 포함된 상판이 형성되는 단계와; 상기 하판에 스페이서가 도포되고, 상기 상판 상에 표시영역

에 실패턴이 형성되는 단계와, 상기 하판과 상판이 대면되도록 합착된 후, 상기 각각 패드의 내부 상단 부분에 일정 간

격으로 홀이 형성되는 단계와; 상기 패드의 홀이 형성된 부분이 스크라이빙되어 상기 쇼팅바가 제거되고, 각각의 액

정패널이 분리되는 단계와; 상기 각각의 액정패널에 액정층이 주입되는 단계가 포함되는 것을 특징으로 한다.

또한, 본 발명의 또 다른 실시예에 의한 액정표시장치의 제조방법은, 박막트랜지스터 어레이의 데이터 라인들에 접속

된 데이터 드라이브 회로 및 게이트 라인들에 접속된 게이트 드라이브 회로와, 각각의 링크 패턴을 경유하여 상기 게

이트 드라이브 회로 및 데이터 드라이브 회로에 접속된 패드부와, 상기 패드부에 연결된 쇼팅바가 포함된 하판 및 칼

라필터와 블랙매트릭스가 포함된 상판이 형성되는 단계 와;상기 하판에 스페이서가 도포되고, 상기 상판 상에 표시영

역에 실패턴이 형성되는 단계와; 상기 하판과 상판이 대면되도록 합착된 후, 상기 패드부의 내부 상단 부분에 일정 간

격으로 홀이 형성되는 단계와; 상기 패드부의 홀이 형성된 부분이 스크라이빙되어 상기 쇼팅바가 제거되고, 각각의 
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액정패널이 분리되는 단계와; 상기 각각의 액정패널에 액정층이 주입되는 단계가 포함되는 것을 특징으로 한다.

또한, 상기 스크라이빙에 의해 상기 쇼팅바가 제거되는 것은 상기 홀이 형성된 위치 위로 스크라이빙 휠이 지나감에 

의해 이루어짐을 특징으로 한다.

이와 같은 본 발명에 의하면, 쇼팅바가 스크라이빙 공정에서 한번에 제거되므로 액정표시장치의 제조공정이 단순화

되고, 패드부의 절단되는 부분에 대해 일정한 간격의 홀이 형성됨으로써 상기 스크라이빙 공정시 금속 파티클이 감소

하며, 이에 따라 패드 손상이 최소화 되는 장점이 있다.

이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 의한 실시예를 상세히 설명하도록 한다.

도 4a, b는 본 발명에 의한 액정표시장치의 기판 상에 형성된 드라이브 회로/ 패드부 및 쇼팅바를 나타내는 평면도이

다.

단, 도 4a, b는 폴리 실리콘 TFT 액정표시장치에서의 특정부분 즉, 종래 도 2b의 특정부분(B)에 해당하는 영역을 도

시한 것이다.

도 4a 및 4b를 참조하면, 이는 도 2b에 도시된 종래의 액정표시장치의 기판 상에 형성된 드라이브 회로 및 패드부의 

구성과 유사하다. 이에 따라 본 발명에 의한 액정표시장치는 액정을 사이에 두고 합착된 상판(2) 및 하판(1)과, 상기 

하판(2) 상에 패터닝되어 게이트 라인 또는 데이터 라인을 구동하기 위한 게이트 또는 데이터 드라이브 회로(9)와, 링

크 패턴(4)을 경유하여 상기 게이트 또는 데이터 드라이브 회로에 접속된 다수의 패드부(6)를 구비한다. 상기 상판(2)

과 하판(1)은 가장자리에 실패턴(7)이 도포되어 합착되며, 상판(2)과 하판(1)의 합착영역 내에는 액정이 주입된다. 상

기 게이트 또는 데이터 드라이브 회로(9)는 실패턴(7) 안쪽의 상판과 하판의 합착영역 내에 위치하며, 이는 게이트 라

인 또는 데이터 라인들에 접속된다.

또한, 상기 다수의 패드부(6)들에 공통으로 접속되는 쇼팅바(12)를 구비하는데, 상기 쇼팅바(12)는 제조공정 중에 기

저전압원(GND)에 접속되어 액정패널에 인가되는 정전기를 제거하는 역할을 하며, 상기 다수의 패드들에 대한 IPT(In

Processing Test)검사를 위해 형성되는 것이다.

여기서, 본 발명에 의한 액정표시장치는 도 2b에 도시된 종래의 액정표시장치와 비교할 때 상기 패드부(6)의 소정 영

역에 대해서 일정 간격으로 홀(20)(hole)이 형성되어 있다는 점에서 그 차이가 있다.

일반적으로 상기 쇼팅바(12)는 비표시영역에 해당하는 하판(1)의 가장자리 끝단부에 금속으로 형성되어 있으며, 이는

상기 IPT검사가 완료되면 제거되어야 한다.

종래의 액정표시장치의 제조방법에 있어서는 상기 쇼팅바를 제거하기 위해 스크라이빙 공정 및 그라인딩 공정을 거

치며, 결국 하판의 가장자리 즉, 상기 쇼팅바와 연결된 패드부의 상단을 연삭시킴으로써 상기 쇼팅바를 최종적으로 

제거한다.

그러나, 이 경우 앞서 살펴본 바와 같이 쇼팅바 및 패드부가 금속으로 이루어져 있으므로 이를 제거시 금속 파티클(pa

rticle)이 많이 발생하게 되어 상기 패드가 손상되며 또한, 상기 쇼팅바를 제거하기 위해 스크라이빙 공정과 그라인딩 

공정을 거쳐야 하므로 공정이 복잡해지는 단점이 있다.

이에 본 발명에 있어서는 상기 쇼팅바(12)와 연결되는 상기 패드부(6)의 내부 상단 부분에 일정 간격으로 홀(20, 20')

을 형성시키고, 상기 홀(20, 20')이 형성된 위치 위로 스크라이빙 휠이 지나가게 하여 상기 쇼팅바(12)를 제거함으로

써 상기와 같은 종래의 문제점을 극복하고 있다.

이를 좀 더 상세히 설명하면, 본 발명에 의하면 상기 쇼팅바(12)를 제거함에 있어서 그라인딩 공정을 거칠 필요 없이 

스크라이빙 공정만으로 쇼팅바(12)가 원천적으로 제거되며, 또한 스크라이빙 휠을 통해 절단되는 부분에 홀(20)이 형

성되어 있으므로, 종래에 비해 스크라이빙 시 발생되는 금속 파티클의 양이 감소되는 것이다.

또한, 상기 쇼팅바(12)와 연결되는 상기 패드부(6)의 내부 상단 부분에 일정 간격으로 홀을 형성시킴에 있어 상기 홀

의 형태는 다양하게 존재할 수 있으며, 도 4a 및 도 4b는 상기 홀의 형태에 대한 각각의 실시예이다.

먼저 도 4a의 경우는 IPT검사를 할 때 상기 패드부(6)를 거쳐 제공되는 신호에 대한 저항을 고려하여 상기 쇼팅바(12

)와 연결된 상기 패드부(6)의 최상단 부분에는 홀(20)을 형성시키지 않고, 상기 최상단 부분에서 약간 하측에 일정한 

간격의 도 4b에 대해 상대적으로 넓은 면적의 홀(20)을 형성시킨다.
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이는 상기 패드부의 최상단부터 홀을 형성하면서, 상기 홀의 면적을 크게하여 형성할 경우 상기 패드부를 거쳐 제공

되는 신호에 대한 저항값이 커져 정상적인 IPT검사가 이루어 질 수 없기 때문이다.

반면에 도 4b의 경우는 상기 쇼팅바(12)와 연결된 상기 패드부(6)의 최상단 부분부터 홀(20')을 형성하는 대신 도 4a

에 대해 상대적으로 적은 면적의 홀(20')을 형성시킴으로써 상기 패드부(6)를 거쳐 제공되는 신호에 대한 저항값이 커

지는 것을 방지한다.

여기서, 도 4a의 경우는 스크라이빙 공정시 홀(20)의 면적이 크므로 금속 파티클이 적게 생성되는 장점이 있으며, 도 

4b의 경우는 스크라이빙 공정시 스크라이빙 휠이 지나갈 수 있는 위치가 넓어져 그 만큼 불량율을 감소시키게 하는 

장점이 있다.

도 5a, b는 본 발명에 의한 액정표시장치의 기판 상에 형성된 패드부 및 쇼팅바를 나타내는 평면도이다.

단, 도 5a, b는 아몰퍼스 실리콘 TFT 액정표시장치에서의 특정부분 즉, 종래 도 2a의 특정부분(C)에 해당하는 영역

을 도시한 것이다.

이는 도 4a 및 도4b와 그 구성이 유사하나, 패드부가 각각의 독립된 패드(11)들로 이루어지고, 상기 패드(11)에서 데

이터 라인(15) 또는 게이트 라인(미도시)이 직접 인출된다는 점에서 차이가 있다. 이에 따라 본 발명에 의한 아몰퍼스

실리콘 TFT 액정표시장치는 도 4a, b에서와 같이 드라이브 회로가 기판 내에 형성되어 있지 않고, 도 4a, b에서의 패

드부 상단부에 형성된 홀은 각각의 패드(11) 상단에 형성된다.

즉, 홀(20, 20') 형성 및 스크라이빙에 의한 쇼팅바(12)의 제거에 있어서 도 5a는 도 4a와 그 방식 및 형태가 동일하며

, 도 5b는 도 4b와 그 방식 및 형태가 동일하다. 단, 도 4의 경우는 패드부(6) 전체에 대해 홀(20,20')을 형성하는 것이

나, 도 5의 경우는 패드부 내의 각각이 패드(11)에 대해 각각 홀(20, 20')을 형성하는 점에서 차이가 있을 뿐이다.

도 6a, b는 상기 도 4a에 도시된 패드부의 특정부분(A-A', B-B')에 대한 단면도이다. 단, 이는 도 5a에 도시된 각 패

드의 특정부분(A-A', B-B')에 대한 단면과 동일한 것이며, 설명의 편의를 위해 도 4a를 참조하여 설명할 뿐이다.

도 6a를 참조하면, 상기 홀이 형성되지 않는 패드부의 단면은 금속박막패턴(3)과, 화소전극과 함께 패터닝된 투명 도

전패턴(5)을 포함한다. 상기 금속박막패턴(3)은 무기절연재료로 된 게이트 절연막(1a) 위에 형성되며, 박막트랜지스

터의 소스/ 드레인전극 및 소스전극과 연결된 데이터 라인 및 링크 패턴과 함께 패터닝된다. 또한, 상기 투명 도전패

턴(5)은 무기절연재료 또는 유기절연재료로 된 보호막층(8)에 형성된 콘택홀(미도시)을 통하여 금속박막패턴(3)과 접

속된다.

이에 상기 홀이 형성된 패드부의 단면은 도 6b에 도시되어 있으며, 이것이 상기 도 6a와 구별되는 점은, 상기 투명 도

전패턴(5)에 대해 일정간격으로 홀(20)이 형성되어 상기 홀(20)에 대해서는 금속인 투명 도전패턴(5)이 아닌 무기절

연재료 또는 유기절연재료인 보호막층(8)이 바로 노출되어 있다는 점이다. 또한, 상기 콘택홀을 홀이 형성되지 않은 

패드부의 특정부분에 형성되어 있는 것이므로 도 5b 에는 나타나지 않는다.

이와 같은 도 6b에 도시된 투명 도전패턴이 형성되는 것은 상기 홀 영역에 대해 노광영역을 구비한 포토마스크를 이

용하여 노광 및 현상공정을 거침으로써 이루어진다.

도 7a 내지 도 7c는 도 4a에 도시된 쇼팅바가 제거되는 상태을 나타내는 평면도이다.

단, 이는 도 4b 및 도 5a, b에 대해서도 동일하게 적용될 수 있음은 본 발명에 속한 기술분야에서 통상의 지식을 가진

자에 대해 자명하다.

도 7a 내지 도 7c를 참조하여 본 발명에 의해 상기 쇼팅바(12)가 제거되는 것을 살펴보면, 먼저 도 7a에 도시된 바와 

같이 상기 쇼팅바(12)와 연결되는 상기 패드부(6)의 내부 상단 부분에 일정 간격으로 홀(20)이 형성되어 있고, 상기 

홀(20)이 형성된 위치 위로 스크라이빙 휠(16)이 지나가게끔 이를 위치 시킨다. 이 때 상기 스크라이빙 휠(16)은 상기

홀(20)의 형성된 부분, 즉 스크라이브 라인 마진(22) 내부를 통과하여야 한다.

이에 의해 상기 스크라이빙 휠(16)을 상기 홀(20)이 위치한 위로 스크라이빙하면 상기 쇼팅바(12)는 하판 상에서 제

거된다. 이는 도 7b에 도시되어 있으며, 이로써 종래의 경우 상기 쇼팅바를 제거하기 위해 거쳐야 하는 그라인딩 공정

을 없앨 수 있는 것이다.

이와 같이 스크라이빙 공정을 거침으로써 각각의 액정패널에 형성되어 있던 쇼팅바(12)가 완전히 제거되며, 이와 같

이 쇼팅바(12)가 제거된 상태의 패드부(6) 의 형태는 도 7c에 도시되어 있다.
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발명의 효과

이상의 설명에서와 같이 본 발명에 따른 액정표시장치 및 그 제조방법에 의하면, 쇼팅바가 스크라이빙 공정에서 한번

에 제거되므로 액정표시장치의 제조공정이 단순화되고, 이에 따라 클린 룸(clean room) 공간이 절약되는 장점이 있

다.

또한, 패드부의 절단되는 부분에 대해 일정한 간격의 홀이 형성됨으로써 상기 스크라이빙 공정시 금속 파티클이 감소

하며, 이에 따라 패드 손상이 최소화 되는 장점이 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
게이트 라인과 데이터 라인의 교차부에 박막트랜지스터와 화소전극이 형성된 액정표시장치에 있어서,

상기 다수의 게이트 라인 또는 데이터 라인에 각각 접속되는 패드와,

상기 패드에 연결되어 공정 진행시의 정전기 발생을 방지하는 쇼팅바와,

상기 쇼팅바와 연결되는 상기 패드의 내부 상단 부분에 일정 간격으로 홀이 형성된 것을 특징으로 하는 액정표시장치

.

청구항 2.
게이트 라인과 데이터 라인의 교차부에 박막트랜지스터와 화소전극이 형성된 액정표시장치에 있어서,

상기 데이터 라인에 접속된 데이터 드라이브 회로 및 게이트 라인에 접속된 게이트 드라이브 회로와,

상기 게이트 드라이브 회로 또는 데이터 드라이브 회로에 링크 패턴을 경유하여 각각 접속되는 패드부와,

상기 패드부에 연결되어 공정 진행시의 정전기 발생을 방지하는 쇼팅바와,

상기 쇼팅바와 연결되는 상기 패드부의 내부 상단 부분에 일정 간격으로 홀이 형성된 것을 특징으로 하는 액정표시장

치.

청구항 3.
제 1항 또는 제 2항에 있어서,

상기 홀이 형성된 위치 위로 스크라이빙 휠이 지나가게 하여 상기 쇼팅바가 제거되는 것을 특징으로 하는 액정표시장

치.

청구항 4.
박막트랜지스터의 어레이의 데이터 라인들 및 게이트 라인들에 각각 접속되는 다수의 패드와, 상기 다수의 패드가 연

결된 쇼팅바가 포함된 하판 및 칼라필터와 블랙매트릭스가 포함된 상판이 형성되는 단계와,

상기 하판에 스페이서가 도포되고, 상기 상판 상에 표시영역에 실패턴이 형성되는 단계와,

상기 하판과 상판이 대면되도록 합착된 후, 상기 각각 패드의 내부 상단 부분에 일정 간격으로 홀이 형성되는 단계와,

상기 패드의 홀이 형성된 부분이 스크라이빙되어 상기 쇼팅바가 제거되고, 각각의 액정패널이 분리되는 단계와,

상기 각각의 액정패널에 액정층이 주입되는 단계가 포함되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 제조방법.

청구항 5.
박막트랜지스터 어레이의 데이터 라인들에 접속된 데이터 드라이브 회로 및 게이트 라인들에 접속된 게이트 드라이

브 회로와, 각각의 링크 패턴을 경유하여 상기 게이트 드라이브 회로 및 데이터 드라이브 회로에 접속된 패드부와, 상

기 패드부에 연결된 쇼팅바가 포함된 하판 및 칼라필터와 블랙매트릭스가 포함된 상판이 형성되는 단계와,
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상기 하판에 스페이서가 도포되고, 상기 상판 상에 표시영역에 실패턴이 형성되는 단계와,

상기 하판과 상판이 대면되도록 합착된 후, 상기 패드부의 내부 상단 부분에 일정 간격으로 홀이 형성되는 단계와,

상기 패드부의 홀이 형성된 부분이 스크라이빙되어 상기 쇼팅바가 제거되고, 각각의 액정패널이 분리되는 단계와,

상기 각각의 액정패널에 액정층이 주입되는 단계가 포함되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 제조방법.

청구항 6.
제 4항 또는 제 5항에 있어서,

상기 스크라이빙에 의해 상기 쇼팅바가 제거되는 것은 상기 홀이 형성된 위치 위로 스크라이빙 휠이 지나감에 의해 

이루어짐을 특징으로 하는 액정표시장치의 제조방법.

도면

도면1
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도면2a
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도면2b

도면3a
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도면3b

도면3c
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도면4a

도면4b
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도면5a

도면5b
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도면6a

도면6b

도면7a
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도면7b

도면7c



专利名称(译) 液晶显示装置及其制造方法

公开(公告)号 KR1020040037947A 公开(公告)日 2004-05-08

申请号 KR1020020066790 申请日 2002-10-31

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

当前申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

[标]发明人 CHO SOHAENG
조소행
CHUNG HYUNSANG
정현상

发明人 조소행
정현상

IPC分类号 G02F1/1362 G02F1/1345 G02F1/1333

CPC分类号 G02F1/133351 G02F1/136204 G02F1/13458

其他公开文献 KR100484950B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

根据本发明的液晶显示装置是一种液晶显示装置，其中薄膜晶体管和像
素电极形成在栅极线和数据线的交叉点处，并且包括连接到多条栅极线
或数据线中的每一条的焊盘，用于防止在该过程中产生静电的短路棒，
以及在垫的内上部形成的孔，该孔以规则的间隔连接到短路棒。 根据本
发明，由于在划线过程中一次移除短路棒，所以简化了液晶显示装置的
制造工艺，并且相对于焊盘部分的切割部分以预定间隔形成孔，从而最
小化对垫的损坏。 图4a

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/ea9fdfe9-2aa1-4970-8344-416aaf3b6eaa
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/032171563/publication/KR20040037947A?q=KR20040037947A

